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Leistungsstarkes Wi-Fi 6 / BLE 5.3 Prozessormodul 

SMARC kompatibles Modul mit MediaTeks Genio 700-Prozessor 

EZURIO erweitert das Produktportfolio um einen hochmodernen und leis-

tungsstarken System on Module (SOM). Hier stand die Entwicklung eines Moduls mit Standard 

Formfaktor im Vordergrund, das weltweit zertifiziert ist. Der Tungsten700 wird von MediaTeks 

Genio 700-Prozessor und dem SonaTMMT320 Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.3-Funk auf Basis des Filo-

gic 320 (MT7921) von MediaTek, einem leistungsstarken LPDDR4-RAM und eMMC-Speicher 

angetrieben. In Kombination mit der universal SMARC-Trägerplatine bilden sie einen Einplati-

nencomputer (SBC), mit dem Sie Ihr Produkt schneller auf den Markt bringen können. 

Leistungsstarker  

ARM DynamIQ  

Dual-Core 2,2 GHz Cortex-A78 und Hexa-Core 2,0 GHz Cortex-

A55 sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Energie-

effizienz durch die kleinen A55-Kerne mit der Spitzenrechenleis-

tung der großen A78-Kerne. 

Hochleistungsgrafik  

und -display 

ARM Mali-G57 MC3 GPU mit dualen Display-Ausgängen, die 

eine Auflösung von 4K30 und 4K60 unterstützen, ermöglichen 

Tablet-UIs und 3D-Leistung. 

Vielfalt an Schnittstellen Mehrere Display-, Netzwerk-, Daten-, Audio- und Kamera-Schnitt-

stellen. 

SMARC 2.1.1 Standard 

Formfaktor 82x50mm 

SMARC Formfaktor mit integrierten Ethernet-PHYs und einem 

USB-Hub-Controller. Ein Design unterstützt mehrere Prozessor-, 

Speicher- und Wireless-Konfigurationen. 

Betriebstemperatur Kommerziell (0° bis 70 °C) oder industriell (-40° bis 85 °C). 

Tensilica HiFi 5 Audio DSP 

Weltweite Funkzulassung 

Effiziente Verarbeitung von Audiocodecs und Sprachdaten.  

FCC-, IC-, CE-, UKCA-, RCM-, MIC-, KC- und Bluetooth SIG-Zu-

lassungen sind vorhanden. 
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Eigenschaften auf einen Blick 

Tungsten700 SMARC – Voller Energie 

► Elektronische Bildstabilisierung, HDR Fusion Ge-

sichtserkennung, Objekt Identifikation 

► 4k Video Encoder 

► Vorzertifizierte Antennen für SONA MT320 

► Unterstützt Yocto-Linux, Android, Ubuntu 

► Langer Produktlebenszyklus von über 10 Jahren 

Einige wichtige Spezifikationen 

  

Prozessoren 

2x Cortex-A78 @ bis 2.2 GHz / 6x Cortex-A55 @ bis 2.0 GHz 
Tensilica VP6 Vision Processing Unit 
Tensilica® HiFi 4 DSP 
Arm Mali-G57 MC3 GPU up to 950 MHz 
AI Accelerator with up to 3.7 TOP/s 

Speicher 
4 GB und 8 GB RAM 
16 GB Flash 

Maschinen Lernen 

Fix 8 × Fix 8: 3.7 TOPS 
Fix 16 × Fix 8: 1.9 TOPS 
Fix 16 × Fix 16: 0.9 TOPS 
FP 16/BF 16: 0.9 TOPS 

Grafik/ Video 

OpenGL ES 1.1, 2.0, and 3.2 
Vulkan 1.0 and 1.1 
2D acceleration 
OpenCL 1.0, 1.1, 1.2, 2.0, 2.1, 2.2 

Display Schnittstellen 

2x 4-lane MIPI DSI, throughput up to 1.2 Gbps per data lane 
1x Embedded DisplayPort, bis 1920x1410@60Hz 
1x HDMI 2.0a Tx, bis 4K60 
1x DisplayPort, bis 4K60 

Kamera Schnittstellen  2x 4-lane MIPI CSI 

Funk/Wireless 

Wi-Fi 6 (802.11ax) 
Frequency Dual-Band 2.4GHz & 5GHz 
Bluetooth 5.3 
Transmit Power + 18 dBm (maximum) 
Antenna Options MHF4 connector for external antenna 
Raw Data Rates (Air) Wi-Fi 6 1020.8 Mbit/s – MCS11, 2 spatial 
streams, 80 MHz, 1024-QAM, SGI 

 


